[image: ][image: 中英文LOGO_1050216]112年經濟部工業局
半導體產業人才創能加值計畫
【在職人才培訓】提案申請單說明: 每一技術主題請填寫一張表格
	
	推動模式
	□場域實作󠄀   □顧問導入   □企業講座   □產業鏈共創(2家(含)以上企業)

	技術主題
	請描述本專案技術範疇與提案主題
	培訓經費
	○○○○○○元
(政府款及自籌款總計)

	申請單位
	

	執行期間
	112/○○/○○-112/○○/○○  
	總時數
	
	預計人數
	

	培訓地點
	

	需求單位(企業)
	

	參訓對象
	說明適訓職員條件，例如擔任職務、年資、教育背景或應具備的基礎知識。

	技術範疇
	□IC設計　□IC製造　□IC封測　□智慧應用　□數位轉型　□資訊安全

	技術/專案問題與
目標概述
	填寫說明:
本規劃係因應何種業界實務需求或何種新興應用趨勢。
說明業界對本規劃內容有明確需求，或可支援某特定技術之發展。
· 專案問題 (規格定義、製程選定、架構選擇、電路設計、設備升級…)
· 專案目標
· 專案概要



	編號
	技術名稱
	技術大綱
(實務部分須說明設計及使用設備名稱)
	授課專家
	時數

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	總時數合計
	

	專家(顧問/講師)資料

	授課師資
	學/業
	最高學歷/經歷
	專長

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	預期成果/效益評估

	填寫說明：請依合理性、適切性及可達成度審慎自評，請以文字說並填答質量化指標，以利委員審查。
說明：
	量
化
指
標
	人力資源
	*擇1填列
企業人才訓練成本減少　 元、上手時間縮短____
其他：請說明

	
	工作效能
	*擇1填列
人均產值上升____%、工作成本下降____%、作業良率提升____%、專案開發時間減少____%
其他：請說明

	質
化
指
標
	促進實務
工作應用
	填寫說明：請說明預期職員結訓後具備的專業技能，並評估對產業或區域發展之助益。


　



	[bookmark: _GoBack]申請單位簽章
/日期
	
	企業專案負責人
簽名/日期
	


󠄀同意成為半導體人才創能加值策略發展平台暨產學聯盟之會員(請填寫「會員申請書」) 。
󠄀已為半導體人才創能加值策略發展平台暨產學聯盟之會員。
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